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Abstract (en)
Electrically conducting composite material comprises a metal strip and a contact layer formed on one side. The contact layer is made from a silver
or tin material additionally containing 0.5-60 wt.% carbon powder in the form of fine particles having a diameter of 5-200 nm and 0.5-60 wt.% of a
further additive in the form of particles for improving the electrical conductivity, hardness and abrasion resistance and having a diameter of 5-200
nm. Independent claims are also included for the following: (1) Device for the gas sputtering of a liquid material; and (2) Process for the production of
a composite material.

Abstract (de)
Die Erfindung betrifft ein elektrisch leitfähiges Verbundmaterial (1) zur Herstellung elektrischer Kontaktbauteile, bestehend aus einem Metallband
(2) und einer zumindest einseitig aufgebrachten Kontaktschicht (4) aus einem Silber- oder Zinn-Kontaktwerkstoff, wobei der Kontaktwerkstoff als
ersten Zusatz 0,5 bis 60 Gew.-% Kohlenstoff-Pulver in Form feiner Teilchen mit einem Durchmesser ⊘1 = 5 bis 200 nm und 0,5 bis 60 Gew.-
% eines zweiten pulverförmigen Zusatzes in Form feiner Teilchen mit einem Durchmesser Ø2 = 5 bis 200 nm enthält. Darüber hinaus ist eine
Vorrichtung zur Gaszerstäubung eines Strahls aus fliessfähigem oder flüssigem Material und ein Verfahren zur Herstellung eines elektrisch
leitfähigen Verbundmaterials sowie dessen Verwendung vorgesehen. <IMAGE>
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